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盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.

cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所科创板 盛美上海 688082 不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表

姓名 罗明珠 /

电话 021-50276506 /

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢 /

电子信箱 ir@acmrcsh.com /

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 11,000,299,616.44 9,753,797,716.90 12.78

归属于上市公司股东的净资产 6,804,979,200.16 6,458,265,703.22 5.37

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 2,403,896,730.50 1,609,805,866.85 49.33

归属于上市公司股东的净利润 443,182,595.18 439,444,219.54 0.85

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润

434,539,165.13 406,418,615.14 6.92

经营活动产生的现金流量净额 446,718,846.79 -190,197,442.17 不适用

加权平均净资产收益率（%） 6.63 7.64 减少1.01个百分点

基本每股收益（元／股） 1.02 1.01 0.99

稀释每股收益（元／股） 1.00 1.01 -0.99

研发投入占营业收入的比例（%） 16.24 14.92 增加1.32个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:�股

截至报告期末股东总数（户） 9,949

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质

持股比例

(%)

持股

数量

持有有限售条件的股

份数量

包含转融通借出股份

的限售股份数量

质押、标记或冻

结的股份数量

ACM�RESEARCH,�INC. 境外法人 82.01 357,692,308 357,692,308 357,692,308 无

招商银行股份有限公司－华夏上证科创板

50成份交易型开放式指数证券投资基金

其他 1.56 6,815,209 无

上海浦东新兴产业投资有限公司 国有法人 1.06 4,615,384 无

上海集成电路产业投资基金股份有限公司 国有法人 1.06 4,615,384 无

中国工商银行股份有限公司－诺安成长混

合型证券投资基金

其他 0.85 3,708,894 无

中国工商银行股份有限公司－易方达上证

科创板50成份交易型开放式指数证券投资

基金

其他 0.73 3,196,824 无

香港中央结算有限公司 其他 0.65 2,829,211 无

中国农业银行股份有限公司－东方人工智

能主题混合型证券投资基金

其他 0.63 2,752,372 无

中国建设银行股份有限公司－华夏国证半

导体芯片交易型开放式指数证券投资基金

其他 0.40 1,743,973 无

国泰君安证券股份有限公司－国联安中证

全指半导体产品与设备交易型开放式指数

证券投资基金

其他 0.27 1,198,479 无

上述股东关联关系或一致行动的说明

上海浦东新兴产业投资有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司7.02%的股份， 上海集

成电路产业投资基金股份有限公司和上海浦东新兴产业投资有限公司均持有公司1.06%的股份。 除此

之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会

有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-040

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司” ）于2024年8月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二

次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用

最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议

通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度

范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可

[2021]2689号）， 公司于2021年11月18日首次公开发行A股43,355,753股， 每股的发行价为人民币85.00元， 募集资金总额为人民币3,

685,239,005.00元，扣除发行费用人民币203,980,484.66元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额（以下简称“募资净额” ）为人民

币3,481,258,520.34元。 上述募资净额已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》

予以确认。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-039）。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2023年8月3日公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全

性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度及期限范围内，公司

可以循环滚动使用。 在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对闲置募集资金进行现金管理。 鉴于上述授权期限已到期，公司

拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理，可以提高募集资金使用效益。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使

用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本

型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等。 该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资

为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责

组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具

体情况，不变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动

资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会

影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取

较好的投资回报。

六、风险控制措施

（一）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。

（二）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。 上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、

公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（四）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集

资金管理制度》等相关规定。 公司本次继续使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关法律法

规、规章及规范性文件的要求，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情

形，尤其是中小股东的利益。 同时，该举措有助于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的

前提下用于现金管理。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程

序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正

常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号

一一持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规

定及公司募集资金管理制度。 保荐机构对公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告文件

《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月8日
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盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于2019年股票期权激励计划中国境

外外籍激励对象第二个行权期行权条

件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股票期权拟行权数量：436,921份

● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的股票

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛美上海” ）于2024年8月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届

监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关

事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股票期权激励计划方案履行程序

1、2019年11月14日，公司分别召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激

励计划（草案）的议案》《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股

票期权激励相关事宜的议案》等议案。

2、2019年11月15日，公司通过现场张贴等手段，在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

3、2019年11月25日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于监事会对股票期权激励对象名单的审核意见及公示情况

说明的议案》。

4、2019年11月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）的议案》《关于

公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2019年12月31日，公司分别召开第一届董事会第二次会议和第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划

激励对象和授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》等议案。

6、2023年2月3日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划

第一个行权期行权条件成就的议案》。 具体内容详见公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

7、2023年8月3日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划

相关事项的议案》。 具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

8、2023年9月6日，公司完成2019年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权，行权激励对象为72人，行权股票数量为2,150,309

股。 具体内容详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

9、2023年12月29日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激

励计划股票期权行权期的议案》。 该事项已经2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于2023年

12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

10、2024年2月27日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计

划部分激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》。 上述内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的相关公告。

11、2024年4月25日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划部

分股票期权作废的议案》。 具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

12、2024年6月14日，公司完成2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权，行权激励对象为10人，行权股票数量为446,154

股。 具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

13、2024年8月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划

中国境外外籍激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》。 具体内容详见公司

于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）股票期权授予情况

序号 项目 期权计划约定的内容

1 授予日期 2020年1月1日

2 等待期 股票期权授予日起的36个月

3 授予数量 567.75万份

4 授予人数 88人

5 授予后股票期权剩余数量 0份

6 行权价格 13元/股

（三）行权数量和行权人数的调整情况

2021年5月20日，公司分别召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划

部分股票期权作废的议案》，作废因个人原因离职的4名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权300,000份。

2023年8月3日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计

划相关事项的议案》，1名激励对象由于个人原因辞职，不再具备激励对象资格。 因此，公司作废其已获授但尚未行权的股票期权92,308

份。

2024年4月25日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划部

分股票期权作废的议案》，1名激励对象由于个人原因辞职，不再具备激励对象资格。 公司作废/注销其已获授但尚未行权的股票期权92,

308份。

综上，自股票期权授予以来，公司作废/注销的股票期权合计为484,616份。

（四）行权价格调整情况

2023年8月3日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计

划相关事项的议案》，同意将2019年股票期权激励计划行权价格由13.00元/股调整为12.63元/股。

2024年8月6日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激

励计划相关事项的议案》，同意将2019年股票期权激励计划行权价格由12.63元/股调整为12.00元/股。

（五）各期股票期权行权情况

2023年2月3日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个

行权期行权条件成就的议案》。截至本公告披露日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已经结束。第一个行权期共有符合行权条

件的82名激励对象实际行权，实际行权的股票期权数量为2,596,463份，已分别于2023年9月6日、2024年6月14日在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司完成登记工作，行权价格为12.63元/股。

二、股票期权行权条件

（一）行权条件审议程序

2024年8月6日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计

划中国境外外籍激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》，关联董事均回避表决。北京市金杜律师事务所上海分所出具了《北京市金

杜律师事务所上海分所关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司调整2019年股票期权激励计划行权价格及部分激励对象第二个行权期

行权之法律意见书》。

（二）等待期届满的说明

本激励计划首次授予日为2020年1月1日，自股票期权授予日起的36个月为等待期。 等待期已于2023年1月1日届满。

2023年12月29日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励

计划股票期权行权期的议案》。 鉴于部分中国境外外籍激励对象在第一个行权期截止日期前完成出资和行权程序较为困难，公司对其行

权期进行调整，将其第一个行权期的届满时间延长6个月，并据此将上述外籍激励对象的第二期行权期开始时间及届满时间往后递延6个

月，其他激励对象行权期不做调整。 根据公司调整后的《2019年股票期权激励计划（草案）》，对于本次行权的10名中国境外外籍激励对

象，第二个可行权期为自授予日起54个月后的次日起至授予日起66个月内。 故本次行权的10名中国境外外籍激励对象获授股票期权已进

入第二个行权期，可行权数量占获授股票期权数量比例为50%。

（三）第二个行权期行权条件成就的说明

行权条件 达成情况

公司层面考核条件：2022年，公司营业收入不低于12亿元

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度财务

报表审计报告（信会师报字[2023]第ZI10026号），公司2022年实现营

业收入人民币2,873,045,516.26元，符合行权条件

激励对象个人考核条件：根据公司制定的《公司考核管理办法》，人力资源部将对激励对

象每个考核年度进行绩效等级评定，公司董事会薪酬与考核委员会依照人力资源部对激

励对象的等级评定确认其行权比例。 个人当年实际可行权数量=行权比例×个人当年可

行权数量。

激励对象的等级评定结果划分为优秀（A）、良好（B）、中等（C）、合格（D）、不合格

（E）共五个档次，对应该批次行权比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。

10名中国境外外籍激励对象的2022年年度绩效等级评定中，9人考核

结果为“优秀” 或“良好” ，满足可行权比例为100%的行权条件。 1人

考核结果为“中等” ，可行权比例为80%。

综上所述，10名中国境外外籍激励对象获授股票期权的第二个行权期可行权条件已成就，可行权的期权数量为436,921份，占公司目

前总股本的0.10%。

（四）未达到行权条件的股票期权的处理方法

各行权期内，所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核或个人特殊情况导致不能行权或不能完全行权的，由公司注销处理。由

于2022年年度绩效等级评定中，1名激励对象考核结果为“中等” ，可行权比例为80%，其剩余激励期权不得行权，由公司作废/注销,共计

9,231股。

三、本次行权的具体情况

（一）授予日：2020年1月1日

（二）行权数量：436,921份

（三）行权人数：10人

（四）行权价格：12.00元/股

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的股票

（六）行权方式：批量行权

（七）行权安排：自授予日起54个月后的次日起至授予日起66个月内为本次股票期权激励计划10名中国境外外籍激励对象的第二个

行权期。公司将根据相关法律法规的规定确定行权窗口期，统一为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权及相关行权股份登记手续，

并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及

其他一切相关手续。激励对象所持有的本次可行权的股票期权须在公司确定的行权窗口期内行权完毕；行权窗口期届满，当期未行权的股

票期权不得再行权或递延至下一行权期，由公司予以注销。

（八）激励对象名单及行权情况：

序号 姓名 职务

已获授予的股票期权数量

（份）

可行权数量

（份）

可行权数量占已获授予股

票期权数量的比例

一、董事、高级管理人员、核心技术人员

1 HAIPING�DUN 董事 69,230 34,615 50.00%

2 STEPHEN�SUN-HAI�CHIAO 董事 69,230 34,615 50.00%

3 罗千里 董事 69,230 34,615 50.00%

小计 207,690 103,845 50.00%

二、其他激励对象

4 其他中国境外外籍激励对象（7人） 684,616 333,076 48.65%

合计10人 892,306 436,921 48.97%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。

（九）激励对象行权后所获公司股票的转让限制

根据《2019年股票期权激励计划》的规定，激励对象行权后所获公司股票的转让限制如下：

1、在公司成功发行上市之日前，激励对象获授的股票期权不得行权。

2、在符合本计划有关行权安排的前提下，公司每年将通知激励对象当年度可行权的窗口期，供符合条件的激励对象集中行权。

3、若本计划下的股票期权行权时点在公司上市后，则：（1）激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权日起3年内不得减持；（2）

上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行，并应遵守届时相关法律、法规、规范性文件和

公司上市地证券交易所的规则。

四、监事会对激励对象名单的核查情况和意见

公司监事会对激励对象名单进行核查后，认为：本次可行权的激励对象名单包括10名中国境外外籍激励对象，其第二个行权期的行权

条件已成就。公司拟采取批量行权的方式为上述激励对象办理行权手续，此安排符合相关法律法规及公司激励计划的规定。监事会一致同

意公司为这10名中国境外外籍激励对象在第二个行权期内的股票期权办理行权手续。

五、行权日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。

经核查，截至本公告日前6个月内，参与本次行权的董事存在通过行权买入公司股份情况，具体如下：

姓名 职务 买卖方式 股票数量（股）

HAIPING�DUN 董事 行权买入 34,615

STEPHEN�SUN-HAI�CHIAO 董事 行权买入 34,615

罗千里 董事 行权买入 34,615

六、股票期权费用的核算及说明

根据 《企业会计准则第11号一一股份支付》 和 《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》， 在授予日， 公司采用

Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权

相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票行权不会

对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所上海分所律师认为：截至本法律意见书出具日，本次行权已经取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划部

分激励对象第二个行权期的等待期已届满，本次行权的行权条件已满足，公司实施本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》和《2019

年股票期权激励计划》的相关规定。 公司尚需按照相关法律法规规定履行相应的信息披露义务并办理相关行权手续。

八、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所上海分所关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司调整2019年股票期权激励计划行权价格及部分激励对

象第二个行权期行权之法律意见书》。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月8日
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盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于2024年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司” ）于2024年8月6日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二

次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营和发展的需要，根据公司经营战略及发展计划，公司2024年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币45亿元

（含目前生效的授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准），该综合授信事项有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。 授信

期限内，授信额度可循环使用。 授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、抵押贷款

等。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将

视公司运营资金的实际需求合理确定，公司可以根据授信银行要求以自有资产提供担保。

为提高工作效率，董事会授权由公司董事长HUI� WANG在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不

限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。 本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。 本次申请综合授信额

度是公司日常经营及业务发展所需，对公司正常经营不构成重大影响，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月8日
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盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会关于以集中竞价交易方式回购

公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

重要内容提示：

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司” ）拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下：

● 回购股份金额：不低于人民币5,000万元（含本数），不超过人民币10,000万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金

总额为准。

● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及公司自有资金。

● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使

用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案按调整后的政策实行。

● 回购股份价格： 不超过人民币90元/股（含本数）。 该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的

150%。

● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

● 相关股东是否存在减持计划：公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董监高在董事会通过回购决

议之日的未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。以上主体若后续有相关减持股份计划，将严格遵

守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若在本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在回购方案无法顺利实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回

购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；

3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董

事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在

启动已回购未授出的全部或部分股份注销程序的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大

投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2024年8月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议

通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

根据《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）第二十二条规定，本次回购股份方案经三分之二以

上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/8/8

回购方案实施期限 待董事会审议通过后12个月

预计回购金额 5,000万元~10,000万元

回购资金来源 其他：超募资金及自有资金

回购价格上限 90元/股

回购用途

□减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 55.5556万股~111.1111万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.13%~0.25%

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚

力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能

力等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回

购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则本次回购

股份方案按调整后的政策实行。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A股）。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购。

（四）回购股份的实施期限

1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上

的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的

法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次拟回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含本数），不超过人民币10,000万元（含本数），以公司目前总股本436,153,

563股为基础，按回购股份价格上限90元/股进行测算如下：

回购用途

拟回购数量

（股）

占公司总股本的比例

（%）

拟回购资金总额

（万元）

回购实施期限

股权激励或员工持股

计划

555,556-1,111,111 0.13-0.25 5,000-10,000

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起

12个月内

本次回购股份的数量上限1,111,111股不超过公司已发行总股本的10%，符合《上市公司股份回购规则》的规定，具体回购股份的资

金总额、数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份情况为准。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及

上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币90元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价

的150%。 具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国

证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（七）回购股份的资金来源

公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别

本次回购前

回购后

（按回购下限计算）

回购后

（按回购上限计算）

股份数量

（股）

比例（%） 股份数量（股） 比例（%）

股份数量

（股）

比例（%）

有限售条件流通股份 360,288,771 82.61 360,844,327 82.73 361,399,882 82.86

无限售条件流通股份 75,864,792 17.39 75,309,236 17.27 74,753,681 17.14

股份总数 436,153,563 100.00 436,153,563 100.00 436,153,563 100.00

注：

1、上表本次回购前数据为截至2024年8月8日数据。

2、上述变动情况暂未考虑回购期限内限售股解禁等其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际

变动情况以后续实施情况为准。 数据如有尾差，为四舍五入所致。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、截至2024年6月30日（未经审计），公司总资产为1,100,029.96万元，归属于上市公司股东的所有者权益为680,497.92万元。 假设

按照回购资金上限10,000万元（含本数）全部使用完毕测算，回购资金上限约占2024年6月30日公司总资产、归属于上市公司股东的所有

者权益的比例分别为0.91%、1.47%。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至2024年6月30日（未经审计），公司整体资产负债率为38.14%，本次回购股份对

公司偿债能力不会产生重大影响。

3、根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性；本次回购股份资金来源为公司首次公开发行人民币普通股

取得的部分超募资金及公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。 公司本次回购股份向市场传递了公司董事会看好公司内在价

值的信号，有利于维护公司股价和资本市场的良好形象，增强公众投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。

4、若按回购资金总额上限人民币10,000万元（含本数），回购价格上限90元/股进行测算，本次回购数量约为1,111,111股，回购股份

比例占公司总股本的0.25%，回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化。 本次回购实施完成后，公司股权分布情况仍符合上市公司的

条件，不会改变公司的上市公司地位。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否

存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

经公司核查，董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内买卖公司股票的情况如下：

1、公司副总经理陈福平在董事会做出回购股份决议前6个月内因实施增持计划买入公司股票，具体详见公司于2024年4月16日披露

的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2024-022）；

2、公司董事STEPHEN� SUN-HAI� CHIAO、HAIPING� DUN及罗千里在董事会做出回购股份决议前6个月因股票期权行权买入公司

股票，具体详见公司于2024年6月18日披露的《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编

号：2024-027）；

3、控股股东、实际控制人及其一致行动人以及其他董监高在上述期限内不存在买卖公司股票的情况。

公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为；上述人员

在回购期间暂无明确增减持计划，若后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划

的具体情况

公司控股股东、实际控制人及一致行动人、全体董监高在董事会通过回购决议之日的未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划

或所持公司股份尚在限售期内。 以上主体若后续有相关减持股份计划，将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信

息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划， 公司如未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完

毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。 如国家对相关政策作调整，则本次回

购方案按调整后的政策实行。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会损害公司的债务履约能力和持续经营能力。如果后续发生股份注销情形，公司将依

照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》” ）等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会授权公司管理层

在有关法律法规规定的范围内，具体办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

2、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于决定回购股份具体时间、价格和数量等；

3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等

事宜（若涉及）；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决

的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1、若在本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在回购方案无法顺利实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回

购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；

3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董

事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在

启动已回购未授出的全部或部分股份注销程序的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大

投资者注意投资风险。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024年8月8日
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盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于自愿披露2024年度经营业绩预测

调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司” ）于2024年1月10日披露了《关于自愿披露2023年度经营业绩及2024年度

经营业绩预测的公告》（公告编号：2024-001），预计2024年全年的营业收入将在人民币50.00亿至58.00亿之间。 为更好地反映公司2024

年度的经营状况和发展前景，公司决定对2024年度的经营业绩预测区间进行调整，现将有关情况公告如下:

一、2024年经营业绩预测调整情况

原公告中公司预计2024年全年的营业收入将在人民币50.00亿至58.00亿之间，现公司将2024年全年的营业收入预测区间调整为人民

币53.00亿至58.80亿之间。

二、调整原因说明

首先，公司在国内外市场的业务拓展取得了显著进展，通过加强与现有客户的合作关系并开拓新客户，成功获得了多个重要订单。 这

些订单为全年营业收入奠定了坚实的基础。其次，公司新产品在半导体行业中逐步获得客户认可，推动销售收入增加。此外，全球半导体行

业持续回暖，尤其是中国国内市场需求超出预期，推动了对公司产品的更高需求。最后，通过优化供应链管理和提升生产效率，公司运营效

率得到提升，确保了订单的顺利执行。

三、其他事项及风险提示

公司重申，2024年的经营业绩预测仍存在一定不确定性及以下风险因素：客户订单可能不如预期，市场行情发展不利，可能存在订单

推迟或取消，产品交付不及时，设备验收不通过，以及供应商供货不足等情形。 此外，全球经济和市场动荡可能导致产品需求下降，国际贸

易争端加剧，资本和信贷市场不稳定，公司运营管理不善，以及贸易法规、货币波动、政治不稳定和战争等都可能对业绩产生不利影响。

本次经营业绩预测区间调整仅是公司根据目前可掌握的信息作出的初步预测，存在不确定性，不构成对投资者的实质性承诺，具体准

确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月8日
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盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年8月6日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第十二次会议在上海自由贸易试验区蔡伦

路1690号第4幢5楼会议室举行。 本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。 全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事

项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》、

《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由监事会主席TRACY� DONG� LIU女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年半年度报

告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集

资金管理制度》等相关规定。 公司本次继续使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关法律法

规、规章及规范性文件的要求，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情

形，尤其是中小股东的利益。 同时，该举措有助于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的

前提下用于现金管理。

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》

监事会认为： 本次对公司2019年股票期权激励计划相关事项的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司

《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定。 公司已履行了必要的审议程序，本次调整事项在公司2019年第一次临时股东大会对董事会

的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权相关事项进行调整，相关程序合法、合规，符合公司及

全体股东的利益。

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过《关于2019年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》

监事会对激励对象名单进行核查后，认为：本次可行权的激励对象名单包括10名中国境外外籍激励对象，其第二个行权期的行权条件

已成就。公司拟采取批量行权的方式为上述激励对象办理行权手续，此安排符合相关法律法规及公司激励计划的规定。监事会一致同意公

司为这10名中国境外外籍激励对象在第二个行权期内的股票期权办理行权手续。

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

监事会

2024年8月8日
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盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公

告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，盛美半导体设备（上海）股份有限

公司（以下简称“本公司” ）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689

号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00

元，扣除承销商保荐及承销费用人民币173,832,028.54元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币30,148,456.12元（包

括：审计费及验资费12,467,000.00元、律师费10,904,467.37元、用于本次发行的信息披露费用4,575,471.70元、发行手续费及材料制作

费等2,201,517.05元），募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审

验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》。

（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目 募集资金发生情况（人民币元）

2023年募集资金结余金额 1,136,002,230.61

减：本报告期募集资金使用金额 521,977,516.95

减：手续费 59,418.95

加：利息收入 39,172,630.37

募集资金结余金额 653,137,925.08

注：募集资金结余金额详情见本专项报告二、（二）及三、（四）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具

体明确的规定。 报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违

反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情

况。

2021年11月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海昌里

支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦

东发展银行股份有限公司黄浦支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、宁波银行股份有限公司

上海长宁支行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公

司盛帷半导体设备（上海）有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存

储四方监管协议》。 2022年10月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行签订了《募集资金

专户存储三方监管协议之补充协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方

监管协议（范本）》不存在重大差异。 其中中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行已于2023年5月15日、上海银行股份有限公司浦

东分行已于2023年5月22日销户。 截至2024年6月30日，其他上述监管协议履行正常。

（二）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

开户银行名称 银行账号 金额（人民币元） 备注

招商银行股份有限公司上海分行营业部 121909929210918 76,791,501.01 活期存款

中国光大银行股份有限公司上海昌里支行 36750180808738885 26,203.87 活期存款

招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121909929210858 112,213,558.86 活期存款

上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行 97080078801900002063 8,645,886.31 活期存款

招商银行股份有限公司上海淮海支行

121909929210202 100,701,887.61 活期存款

12190992927900037 147,245,672.00 通知存款

兴业银行股份有限公司上海市北支行 216420100100156371 650,048.89 活期存款

宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000444066 82,414.55 活期存款

中国工商银行股份有限公司上海市滴水湖支行 1001747729300001088 83,167.33 活期存款

招商银行股份有限公司上海分行营业部 121938866210666 6,697,584.65 活期存款

合计 453,137,925.08

注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额653,137,925.08元差异200,000,000.00元，系公司使用部分闲置募集资金进行

现金管理尚未到期的金额，详见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目” ）的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2024年6月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，使用期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。 截至2024年6月30日，本公司可使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额

为25,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2022年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现

金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金用于购买

安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度及期限范围内，

公司可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2022-023）。

本公司于2023年8月3日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现

金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金用于购买

安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度及期限范围内，

公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2023-033）。

截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行 产品名称 起息日 到期日 金额（元） 年化收益率

兴业银行股份有限公司上海市北支

行

大额存单 2023.1.31 2026.1.31 100,000,000.00 3.15%

宁波银行股份有限公司上海长宁支

行

结构性存款 2024.3.15 2024.9.11 100,000,000.00

1.50%

至2.80%

合计 200,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司于2024年6月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资

项目延期的议案》，同意将“盛美半导体设备研发与制造中心” 项目达到预定可使用状态的时间再次延期至2025年6月。 具体内容详见公

司于2024年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，

不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月8日

附表：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编 制 单 位 ： 盛 美 半 导 体 设 备 （ 上 海 ） 股 份 有 限 公 司

单位：人民币元

募集资金总额（注1） 3,481,258,520.34 本年度投入募集资金总额

521,977,

516.95

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

2,934,687,

531.53

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项

目

已变

更项

目，含

部分

变更

（如

有）

募集资金承

诺投资总额

调整后投资

总额

截至期末承

诺投入金额

(1)

（注2）

本年度投入

金额

截至期末累

计投入金额

(2)

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝(2)-

(1)

截至期

末投入

进度

（%）(4)

＝(2)/(1)

项目

达到

预定

可使

用状

态日

期

本年

度实

现的

效益

是否

达到

预计

效益

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化

盛美 半导体

设备研 发与

制造中心

不 适

用

700,000,

000.00

1,200,000,

000.00

1,200,000,

000.00

342,368,

244.37

1,094,425,

242.66

-105,574,

757.34

91.20

2025

年6月

不 适

用

不 适

用

否

盛美 半导体

高端半导体

设备研发项

目（注3）

不 适

用

450,000,

000.00

不适用

450,000,

000.00

454,561,

294.44

4,561,294.44 101.01

不 适

用

不 适

用

不 适

用

否

补充流 动 资

金

不 适

用

650,000,

000.00

不适用

650,000,

000.00

650,000,

000.00

100.00

不 适

用

不 适

用

不 适

用

否

高端半导体

设备拓展研

发项目 （注

3）

不 适

用

730,871,

500.00

不适用

730,871,

500.00

179,609,

272.58

735,700,

994.43

4,829,494.43 100.66

不 适

用

不 适

用

不 适

用

否

盛美 韩 国 半

导体设 备研

发与制造中

心

不 适

用

245,000,

000.00

不适用

245,000,

000.00

-245,000,

000.00

0.00

资 金

尚 未

投入

不 适

用

不 适

用

否

合计

2,775,871,

500.00

3,275,871,

500.00

521,977,

516.95

2,934,687,

531.53

-341,183,

968.47

89.58

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

盛美半导体设备研发与制造中心：结合项目进展实际情况，为保障募集资金投资项目顺利

开展， 公司决定将项目达到预定可使用状态的时间再次延期至2025年6月。 详见公司于

2024年6月27日披露的 《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2024-032）。

盛美韩国半导体设备研发与制造中心：由于该项目实施地点位于韩国，受制于境外银

行普遍缺乏募集资金专户的业务模式，以及中韩两国间的法律差异，导致募集资金四方监

管协议的签署面临诸多困难。 经过深入沟通与协调， 公司和全资子公司ACM�Research�

Korea�Co., �LTD.、 保荐机构海通证券股份有限公司以及KB�Kookmin�Bank�Seongnam�

Hi-tech�valley�Branch于2024年6月底完成募集资金四方监管协议的签署。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见专项报告三、（三）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见专项报告三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无

募集资金结余的金额及形成原因 无

募集资金其他使用情况 见专项报告三、（八）

注1：“募集资金总额” 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币3,481,258,520.34元。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：盛美半导体高端半导体设备研发项目、高端半导体设备拓展研发项目：实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款

利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-041

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于调整2019年股票期权激励计划

相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

2024年8月6日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）召开第二届董事会第十二次会议及第二届监

事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》。 现将相关事项说明如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2019年11月14日，公司分别召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权

激励计划（草案）的议案》《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股

票期权激励相关事宜的议案》等议案。

（二）2019年11月15日，公司通过现场张贴等手段，在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

（三）2019年11月25日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于监事会对股票期权激励对象名单的审核意见及公示情

况说明的议案》。

（四）2019年11月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）的议案》《关

于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》等议案。

（五）2019年12月31日，公司分别召开第一届董事会第二次会议和第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计

划激励对象和授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》等议案。

（六）2023年2月3日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计

划第一个行权期行权条件成就的议案》。 上述内容详见公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公

告。

（七）2023年8月3日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计

划相关事项的议案》。 上述内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（八）2023年9月6日，公司完成2019年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权，行权激励对象为72人，行权股票数量为2,150,

309股。 具体内容详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（九）2023年12月29日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权

激励计划股票期权行权期的议案》。 该事项已经2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于2023

年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（十）2024年2月27日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励

计划部分激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》。 上述内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.

cn）披露的相关公告。

（十一）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计

划部分股票期权作废的议案》。 具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（十二）2024年6月14日，公司完成2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权，行权激励对象为10人，行权股票数量为446,

154股。 具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（十三）2024年8月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议 ，审议通过了《关于调整2019年股票期

权激励计划相关事项的议案》《关于公司2019年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》。 具体内

容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次调整股票期权相关事项的情况

（一）调整事由

公司于2024年6月18日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司拟以方案实施前的公司

总股本435,707,409股为基数，每股派发现金红利0.62700元（含税）。公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露了《关于调整2023年度利润分配方案每股分红金额的公告》（公告编号：2024-029），因2019年股票期权激励计划第一个行权期第二

次行权新增股份446,154股，公司已发行股份总数由435,707,409股增加至436,153,563股。公司2023年度利润分配方案每股现金分红金

额由0.62700元（含税）调整为0.62636元（含税），上述权益分派已于2024年7月19日实施完毕。

（二）调整方法

根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》第十一章第二条规定，若在行权前公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票

拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对行权价格进行相应的调整，调整方法如下：

P＝P0–V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格；若公司未上市，则在行权前发生股票派息情形时，行权价格

不予调整。

根据以上公式，本激励计划调整后的行权价格=12.63-0.62636=12.00元/股（四舍五入保留两位小数）。

三、本次调整对公司的影响

本次对公司2019年股票期权激励计划行权价格进行调整，系实施2023年度权益分派方案所致，符合《上市公司股权激励管理办法》

等相关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定。此次行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影

响，也不会影响公司管理团队的稳定性或股权激励计划的继续实施。 调整后，公司仍将保持良好的财务和经营状况，继续致力于为全体股

东创造长期价值。

四、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为： 本次对公司2019年股票期权激励计划相关事项的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司

《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定。 公司已履行了必要的审议程序，本次调整事项在公司2019年第一次临时股东大会对董事会

的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对股票期权相关事项进行调整，相关程序合法、合规，符合公司及全

体股东的利益。

（二）律师法律意见书的结论意见

北京市金杜律师事务所上海分所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市

公司股权激励管理办法》和《2019年股票期权激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行相应的信息披露义务。

五、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所上海分所关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司调整2019年股票期权激励计划行权价格及部分激励对

象第二个行权期行权之法律意见书》。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月8日
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盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围、注册地

址并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司” ）于2024年8月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变

更注册资本、经营范围、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年6月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权

结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-027）。 公司2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为10人，行权股票

数量为446,154股。 行权后， 公司的股本总额由435,707,409股变更为436,153,563股， 公司的注册资本由435,707,409元变更为436,

153,563元。

二、公司经营范围变更调整情况

根据公司实际经营业务发展情况及业务开拓需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行适

当修改，具体变更内容如下：

原经营范围：一般项目：电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；机械零件、零部件加工；电子专用设备销售；半导体器件专用设

备销售；专用设备修理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）。

拟变更为：一般项目：半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；机械零件、零部件加工；半导体器件专用设备销售；电子专用设备

销售；专用设备修理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、公司注册地址变更情况

根据公司自身经营发展情况，公司注册地址拟由“中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢” 变更为“中国（上海）自由贸易

试验区丹桂路999弄5、6、7、8号全幢” 。

四、修订《公司章程》并办理工商登记情况

鉴于上述公司注册资本、经营范围和注册地址的变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前条款 修订后条款

1 第四条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢。

第四条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄5、6、7、8号全

幢。

2 第五条 公司注册资本为：435,707,409元人民币。 第五条 公司注册资本为：436,153,563元人民币。

3

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：电子专用设备制

造；半导体器件专用设备制造；机械零件、零部件加工；电子专用设备销

售；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；专业设计服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：半导体器件专用设备

制造；电子专用设备制造；机械零件、零部件加工；半导体器件专用设备销

售；电子专用设备销售；专用设备修理；专业设计服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4

第十八条 公司已发行股份总数为435,707,409股， 全部为人民币普通

股。

第十八条 公司已发行股份总数为436,153,563股，全部为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 以上事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的

其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备

案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月8日
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盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法

承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月5日 10点30分

召开地点：上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月5日

至2024年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:

30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订《公司章程》的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。 相关公告已于2024年8月8日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。 公司将在2024年第二次临时股东大会

召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需

要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688082 盛美上海 2024/8/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记资料

1.法人股东

法定代表人出席会议的，应提交法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议

的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东

个人股东亲自出席会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代

理人还应提交本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记安排

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年9月3日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@acmrcsh.com进行出席登记

（出席现场会议时查验登记材料原件）。 公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一） 参会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二） 参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系部门：盛美上海董事会办公室

电话：021-50276506

邮箱：ir@acmrcsh.com

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024年8月8日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

盛美半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月5日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意” 、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√” ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。
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盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年8月6日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十二次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路

1690号第4幢5楼会议室举行，本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。 全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事

项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有

限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长HUI� WANG先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编

号：2024-039）。

（三）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn） 披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-040）。

（四）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事HUI� WANG、王坚、HAIPING� DUN、罗千里、STEPHEN� SUN-HAI� CHIAO对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：

2024-041）。

（五）审议通过了《关于2019年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事HUI� WANG、王坚、HAIPING� DUN、罗千里、STEPHEN� SUN-HAI� CHIAO对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2019年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象第二个行权

期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-042）。

（六）审议通过了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报

告》。

（七）审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn） 披露的 《关于2024年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：

2024-043）。

（八）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：

2024-044）。

（九）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订〈公司章程〉的公

告》（公告编号：2024-045）。

（十）审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn） 披露的 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-046）。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024年8月8日
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